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臺北市政府教育局 函
地址：110204臺北市信義區市府路1號
承辦人：賴美芬
電話：02-27208889轉6361
電子信箱：bw5969@gov.taipei

受文者：臺北市立松山高級工農職業學校

發文日期：中華民國113年8月14日
發文字號：北市教職字第1133014930號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：活動計畫1份 (33149699_1133014930_1_ATTACH1.pdf)

主旨：檢送「台灣電路板產業國際展覽會（TPCA Show）」活動

計畫1份，敬請轉知校內師生，請查照。

說明：

一、依據財團法人電路板環境公益基金會113年8月7日（113）

電路板基金會字第010號函辦理。

二、倘有相關疑問，可逕洽財團法人電路板環境公益基金會窗

口，陳首安/孫帆亭承辦人；電話：（03）381-5659分機

603或605。

正本：臺北市政府教育局所屬公立高級中學及高級職業學校、臺北市私立高級中學及高
級職業學校、臺北市政府教育局所屬公立國民中學、臺北市私立國民中學

副本：

檔　　號:
保存年限:

松山工農 1130814

*NOAA1133010033*


